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一、报告简介

观研报告网发布的《2017-2022年中国LTCC低温共烧陶瓷市场发展现状及投资战略研究报
告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容
。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定
企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的
权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏
观到微观等多个角度进行市场调研分析。
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二、报告目录及图表目录

在技术产业化全球密布的今天，人们对电子产品的小型化、便携性的要求越来越高，
而通讯、汽车和航天航空等行业对产品性能的多样性、系统的高可靠性的要求也越来越高。
封装尺寸越来越小、电路组装密度和系统稳定性的要求一再提高，这些都让多芯片、元件和
电路的模块化和高度集成化成为了必然的趋势和选择。多芯片模块化的结构不仅有利于系统
的小型化，从而提高整体的组装密度，而且为系统的高可靠性提供了重要的保障。

目前，集成封装的技术主要包括薄膜技术、硅片半导体技术、多层电路板技术和共烧
陶瓷技术，而现代对于多层电路结构的多芯片组件的封装则主要使用低温共烧陶瓷（LTCC
：LowTemperatureCo-firedCeramic）和高温共烧陶瓷（HTCC：HighTemperatureCo-
firedCeramic）工艺技术。

陶瓷技术最初起源于古代中国，20世纪60年代开始发生了重大的转变并得到了飞快的
发展，此时厚膜技术作为改良的混合封装技术被引入到电子工业的舞台，后来才有了用于多
芯片模块封装的LTCC和HTCC技术。

LTCC技术被公认为结合了厚膜技术和HTCC技术的优点。由于这种技术相对于其他的
封装技术在高频特性、密封性和散热等性能上充分地展现了其优越性，因而其成为了无线电
通信、汽车电子和军事航天等领域的首选封装技术。

图：混合陶瓷封装技术比较
 资料来源：公开资料，中国报告网整理
         1LTCC简介

LTCC技术是美国休斯航空器公司于1982年开发的新型材料技术，其根据预先设计的
结构采用厚膜材料技术将电极材料、基板和电子器件等部件一次性地烧结成型。现代LTCC
技术是将低温烧结陶瓷粉制成厚度精确而且致密的生瓷带，在生瓷带上利用激光打孔、微孔
注浆和精密导体浆料印刷等工艺制出所设计的电路版图，并将多个元器件（例如：低容值电
容、电阻、滤波器和耦合器等）埋入多层陶瓷基板中，然后叠压在一起，内外电极可选用A
g、Cu和Au等金属材料，在小于1000℃的温度条件下烧结，最终制成3D的高密度集成电路
，也可制成内置无源元件的3D电路基板，也可以在其表面贴装IC和有源器件，制成无源/有
源集成的功能模块。这种方法有利于实现电路的小型化和高密度化，特别适合用于高频无线
通讯领域。
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LTCC技术最早由美国开发，起初应用于航空航天和军用电子装备中。早期对LTCC材
料进行系统研发的美国公司有杜邦、电子科学实验室（SEL）和厚膜系统公司，随后福禄（
FERRO）公司也加入了这个行列。后来欧洲的厂商将其引入到车用市场，而后又被日本厂
商应用于通信产业中。

从当前产业发展的角度来看，LTCC技术在日本、美国、欧洲和中国台湾地区的发展迅
速，并且成熟的LTCC技术已经进入产业化、系列化的材料选择设计化阶段。起初，LTCC
被认为其技术本质仍然是厚膜技术，可利用大部分现有的厚膜工艺设备，原有的厚膜厂可以
以较低的资本投入共烧陶瓷技术领域。但是，随着其复杂性越来越高，渐渐地脱离了原来的
设想，因而如何综合地运用各种成膜技术便成为了其技术关键。

图：共烧陶瓷多层基板的典型结构
 资料来源：公开资料，中国报告网整理
         2LTCC工艺概述

LTCC工艺流程主要包括混料、流延、冲孔、填孔、丝网印刷、叠片、静压、热切、烧
结和检测等工序。

图：LTCC工艺流程
 
资料来源：公开资料，中国报告网整理

流延工艺包括配料、排真空和流延3道工序。流延工艺用来生成生瓷带，其关键问题是
需要精准地控制生磁带的致密性和厚度的均匀性。材料上通常采用陶瓷、玻璃粉和有机粘合
剂并按照一定的比例配方混合，在聚酯膜上经过浆化后通过流延工艺形成致密、厚度均匀的
生瓷带。其中，有机粘合剂包括树脂、增塑剂、润湿剂和溶剂等有机成分，也是流延的关键
材料。

         3LTCC产业概况和市场前景

从全球LTCC市场的占有情况来看，LTCC技术主要掌握在日本、美国和部分欧洲国家
手中。市场占有份额排名前六的企业分别是：日本的Murata、Kyocera、TDK、TaiyoYuden
，美国的CTS公司和欧洲的BOSCH，其中，日本Murata公司的LTCC产品的市场占有率更
高达22%。

我国LTCC产业的起步较晚，技术发展缓慢。中国大陆地区的LTCC产业链主要集中在
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长三角和珠三角地区。片式LTCC的生产企业主要有：麦捷科技、嘉兴佳利、顺络电子和磊
德科技。这4家企业在铁氧化的LTCC技术方面均有所建树，具备一定的贴片电感的生产能
力。相关的国家科研单位有中国电科十三所、四十三所、五十五所和华东光电集成器件研究
所等。

全球LTCC的总产值逐年上升，仅仅7年时间，LTCC的全球总产值便从2008年的12亿
美元上升到了2015年的30亿美元。全球LTCC市场如此巨大，但纵观整个中国，拥有LTCC
自主知识产权的材料体系和器件几乎空白，很多原材料仍依赖于进口，工艺设备落后并受限
，中国要想在LTCC国际市场上占有一席之地，仍任重而道远。

         4小结

LTCC技术之所以能够在电子产品与制造市场猎取优胜主要是因为这种材料具有以下特
点和技术优点：

         1）拥有良好的电学特性和机械特性；
         2）具有高系统稳定性和可靠性；
         3）可以制作出包括腔体、通道等在内的3D微观结构；

4）拥有高等级的集成特性（传感器、驱动器、微流控制、LTCC的电子和光电系统等）；
         5）高电压下仍拥有非常好的特性；
         6）高压特性和高真空度。

除此之外，LTCC制造产业简单、快速和廉价，这些都是其占有市场份额的绝对优势。
相对于薄膜工艺技术，LTCC产业资本投入少、周期短而且盈利高，这让LTCC技术同样也
非常适合被应用于小型或中型企业中。

中国报告网发布的《2017-2022年中国LTCC低温共烧陶瓷市场发展现状及投资战略研
究报告》内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动
向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国
家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环
境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。它是业内企业、相关投资
公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正
确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资
不可或缺的重要工具。
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本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据
等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局
及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格
数据主要来自于各类市场监测数据库。
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第二节gps
第三节pda
第四节光驱
第五节数码相机
第六节wlan
第七节汽车电子

第十二章中国电感行业“十三五”规划要点（关于LTCC）
第一节中国电感发展思路与行业定位
一、发展思路
二、行业定位
第二节中国电感技术创新目标
第三节中国电感产品/产业结构调整目标
第四节“十三五”发展趋势和重点
一、产品技术发展趋势
二、重点发展产品和项目
三、需要解决或提升的关键技术

第十三章中国LTCC行业发展前景预测分析
第一节中国LTCC行业发展趋势分析
一、中国LTCC行业发展走向分析
二、LTCC技术研究方向分析
第二节中国LTCC行业市场预测分析
一、行业供应预测
二、行业需求预测
三、行业竞争格局预测
第三节中国LTCC行业市场盈利预测

第十四章中国LTCC行业投资机会与风险分析
第一节中国LTCC行业投资环境分析
第二节LTCC行业投资机会分析
一、规模的发展及投资需求分析
二、总体经济效益判断
三、与产业政策调整相关的投资机会分析
第三节中国LTCC行业投资风险分析



观研报告网 www.chinabaogao.com

一、市场竞争风险
二、原材料压力风险分析
三、技术风险分析
四、政策和体制风险
五、外资进入现状及对未来市场的威胁
第四节建议
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